Bleifreier Lotdraht

i-Flex 400
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Technische Daten i-Flex 400
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Extrem rlckstandsarmer, no-clean und halogenfreier

Lotdraht

Beschreibung:

Interflux® i-Flex 400 ist ein no-
clean, bleifreier Létdraht mit einem
chemisch umgesetzten Kolophoni-
um, der entwickelt worden ist um
sehr wenig Rickstande zu hinter-
lassen.

Das Flussmittel im Draht ermdg-
licht einen schnellen und sauberen
Lotprozess. Damit ist dieser Draht,
die richtige Wahl fir intensive
Handlétverfahren und automati-
sches Léten (Roboterldten).

i-Flex 400 hat gute Benetzungs-
eigenschaften auf so gut wie allen
vorhandenen Oberflachen in der
Elektronikfertigung.

Die Rickstande nach dem Loéten
sind minimal und die Handlbtstel-
len kénnen kaum von Wellengel6-
teten oder Reflowgeldteten Lotstel-
len unterschieden werden.

Verfligbarkeit

Flussmitteltyp: i-Flex 400

Flussmittelgehalt:

Legierung

Sn96,5Ag3Cu0,5 217°C—219°C

Sn96,5Ag3,5 221°C
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 217°C-219°C
Sn99Ag0,3Cu0,7 217°C-227°C

Sn99,3Cu0,7 227°C

® = erhaltlich ® = auf Anfrage

Schmelzpunkt

Zusatzlich ist i-Flex 400 absolut
halogenfrei, was sehr sichere
Rickstande nach dem Ldten ge-
wahrleistet.

i-Flex 400 ist als RO/L0 gemaB
IPC J-STD-004A klassifiziert.
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Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen
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Eigenschaften:

e Wenig Riuckstande

e Absolut halogenfrei

e Lange Lo6tspitzen-
standzeit
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Arbeitsanweisungen

Handloten
Empfohlene Arbeits-
temperatur: 320°C -

390°C. Fir Metalle mit
groBerer Dichte, wie
Nickel: bis 420°C.

Die richtige Lotspitze
wahlen, damit die
Kontaktflache zu den
Bauteilen groB ist und
der thermische Wider-
stand reduziert wird.

Ein leistungsfahiger
Létkolben mit schnel-
len Regelzeiten st

Handhabung

Lagerung

Lagern Sie den Lo6t-
draht in einer saube-
ren, trockenen Umge-
bung bei Umgebungs-
temperatur.

wichtig, damit die
Temperatur an der
Lotstelle konstant ge-
halten werden kann.

— Die Oberflachen
des Bauteils und Lot-
pads gleichzeitig auf-
heizen.

— Ein wenig Lotdraht
zur Stelle flihren, wo
die Lotspitze, das
Bauteil und das Lot-
pad zusammenkom-
men. Das flissige Lot
wird die Warmelber-

Handhabung

Die Verpackung ist mit
Sorgfalt zu behandeln,
um Schéaden an Spu-
len und Loétdraht zu
vermeiden.

tragung  beschleuni-

gen.

— Die korrekte Lot-
drahtmenge ohne Un-
terbrechung zum er-
hitzten Bauteil, der
Létinsel oder an der
Schnittstelle zwischen
Lotkolben und zu 16-
tender Oberflache zu-
fihren.

Den direkten Kontakt
des Loétdrahtes und
der Lotspitze vermei-
den. Dies verhindert

Sicherheit

Bitte immer das Si-
cherheitsdatenblatt
des Produktes lesen.

Flussmittelspritzer und
zu schnellen Flussmit-
telverbrauch.
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Testergebnisse
nach IPC J-STD-004A

Eigenschaften
Chemisch

Flussmittelbezeichnung

Qualitative Kupferspiegel

Qualitative Halogene
Silberchromat (Cl, Br)
Tlpfeltest (F)

Quantitative Halogene

Klimatest
Oberflachenwiderstandstest (SIR)

Qualitative Korrosion, Flussmittel

Resultate

RO LO
F-SW 32
1.1.3

bestanden

bestanden
bestanden
0,00%

bestanden

bestanden

Bemerkungen

J-STD-004A

DIN 8511

ISO 9454

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35.1
J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35

J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

J-STD-004 IPC-TM-650 2.6.15
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Verpackung

Spulen von 10g, 100g, 500g und 1000g

Handelsname : i-Flex 400 Lead-Free, Halide Free, No-Clean Solder Wire

Haftungsausschluss
Diese Angaben beschreiben ausschlieBend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stlitzen sich nach bestem Wissen auf
den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Mdglichkeiten, unter denen die oben genann-
ten Produkte eingesetzt werden kdnnen, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie Gber die Verwend-
barkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte fir den jeweiligen An-
wendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuflihren. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewahrleistungsvorschriften dar und erfolgen un-

verbindlich.
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